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Part 2:

Les mo The amendments contained in this documgnt
dgcument ont s suivant la Régle have been approved under the Six Months' Rulg.
dgs Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par The draft amendments, discussed by Te¢h-
1¢ Comité. _d'Etudes n® 55, furent diffusés en nical Committee No., 55, were circulated for
jqnvier<1984 pour approbation suivant la Régle approval under the Six Months' Rule in Janugry
des Six)Mois, sous forme de document 55(Bureau 1984, as Document 55(Central Office)271.
Central)271.

Pour de plus amples renseignements, consul- Further details can be found in the Report
ter le rapport de vote, document 55(Bureau on Voting, Document 55(Central Office)281.

Central)281.
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Remplacer {'article 17 existant par le suivant:

17. Essai de brasabilité

17.1 Diamétre nominal du conducteur jusqu'd et y compris 0,1 mm

La température du bain de soudure doit étre de 375 * 5 °C. Le temps
d'immersion doit étre de 2 s.

La surface du fil étamé doit étre lisse, sans trous ni résidus d'émaib.

17.2 Diametre nominal du conducteur supérieur a 0,1 mm

La température du bain de soudure doit étre
d'immersion (en secondes) doit étre le multipl
nominal du conducteur (en millimétres) avec u i

Grade 1 Grade<

15 x /0’1\\
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QR

e following:

Replace the exis

17. Solder

17.1 Nominal € er up to and including 0.1 mm

e solder bath shall be 375 * 5 °C. The immelsion

17.2 Nominal>eonductor diameter over 0.1 mm

The temperature of the solder bath is 375 *+ 5 °C. The immersion| time
(in seconds) shall be the following multiple of the nominal conductor
diameter (in millimetres) with a minimum of 3 s.

Grade 1 Grade 2

15 % 20 x

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and
enamel residues.
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